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Abstract (en)
The support plate production method involves feeding the foil-like plate (11) with recesses (14) formed to the processing station in which the
adhesion-strengthening layer (27) made of the web-like material is applied to the plate side (22, 26), and the recesses are lined. The single forming
step is performed to form the chambers (12) with the recesses in the foil-like plate and lining on at least one plate side. The recesses with the
adhesion-strengthening layer are made of web-like materials.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Trägerplatte sowie eine Trägerplatte für einen Boden-, Wand- oder Deckenaufbau,
insbesondere einen plattenbekleideten Wand- oder Bodenaufbau, zum Erzielen einer Entkopplung zwischen einem Untergrund (31) und einer
auf einer Trägerplatte (10) aufzubringenden Flächenbekleidung (37), welche eine folienartige Platte (11) aus Kunststoff mit einer Vielzahl von
Kammern (12) aufweist, die durch Vertiefungen (14) aus einer Ebene der folienartigen Platte (11) ausgebildet sind, deren äußere Stirnseiten (21)
eine ersten Plattenseite und gegenüberliegend eine zweite Plattenseite (26) bilden, wobei die Vertiefungen (14) zur Aufnahme eines zur Ausbildung
einer Kontaktschicht mit der aufzubringenden Flächenbekleidung (37) vorgesehenen aushärtenden Kontaktmittels (34), wie Mörtel oder Kleber,
ausgebildet sind und einem an der ersten Plattenseite (22) angeordneten Gewebe oder Vlies (23), wobei auf zumindest eine Plattenseite (22, 26)
eine haftverstärkende Schicht (27) aus einem bahnförmigen Material aufgebracht ist, welches zumindest die Vertiefungen (14) der Kammern (12)
auskleidet. (Hierzu Figur 1)
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